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证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2026-041

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于第 2,000 台集成电路质量控制设备出机的自愿性

披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 近日，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第2,000

台集成电路质量控制设备正式出机并发往国内某知名集成电路制造商，充

分彰显公司的产品、服务以及技术实力获得市场高度认可，进一步巩固了

公司在核心技术、客户资源、产品覆盖深度和广度等方面竞争优势，体现

国产高端半导体质量控制设备自主可控能力稳步提升。

 本次设备出机是按照已签署订单交付设备，已对价格等内容做出了明

确约定，签署双方也均有履约能力，但在订单履行的过程中如果遇到市场、

政策等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在无法履行的风险，公

司将积极做好相关应对措施，全力保障订单的正常履行。

一、本次设备出机情况及对公司影响

近日，公司第 2,000台集成电路质量控制设备正式出机并发往国内某知名集

成电路制造商，充分彰显公司的产品、服务以及技术实力获得市场高度认可，进

一步巩固了公司在核心技术、客户资源、产品覆盖深度和广度等方面竞争优势，

体现国产高端半导体质量控制设备自主可控能力稳步提升。目前，公司十三大系

列集成电路量检测设备涵盖光学、电子束以及 X 光三大核心技术，覆盖逻辑、

存储、特色工艺、先进封装、硅片与制程设备等不同类型半导体行业客户，已批
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量进入国内先进制程大产线，多项核心技术指标达到国际领先水平。凭借持续的

技术创新能力、稳定的产品品质及完善的售后服务，公司积累了优质客户资源和

良好品牌知名度，并与客户建立了长期合作关系，从而保证公司订单和市场份额

随着客户的发展而持续、稳定地增长。

同时，随着公司设备出货量提升，“设备+软件+服务”全流程良率管理解

决方案的协同效应逐步释放，有望带动软件、关键耗材与维保服务业务量持续提

升，为公司贡献持续稳定的利润增长点。

未来，公司将继续坚持核心技术的自主创新，紧跟先进制程、HBM、2.5D/3D

封装等行业发展前沿趋势及客户需求，持续推进新产品以及现有产品向更前沿工

艺的研发和产业化，不断优化运营管理及客户服务保障体系，为客户提供更高效、

更全面覆盖的良率管理解决方案，进一步提高产品市场表现及核心竞争力。

二、相关风险提示

本次设备出机是按照已签署订单交付设备，已对价格等内容做出了明确约定，

签署双方也均有履约能力，但在订单履行的过程中如果遇到市场、政策等不可预

计或不可抗力等因素的影响，有可能存在无法履行的风险，公司将积极做好相关

应对措施，全力保障订单的正常履行。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026年 10月 31日
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